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证券代码：688138          证券简称：清溢光电      公告编号：2022-014 

 

深圳清溢光电股份有限公司 

关于 2021 年年度报告的信息披露监管问询函 

的回复公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于 2022 年

5 月 16 日收到上海证券交易所下发的《关于深圳清溢光电股份有限公司 2021 年

年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2022】0090 号），公司就函

件关注的相关问题逐项进行了认真的核查落实，现就函件相关问题回复如下。 

一、公司经营业绩 

1、关于业绩下滑。年报显示，2021 年公司营业收入 5.44 亿元，同比增长

11.64%；归母净利润 4,452.58 万元，同比下滑 41.64%；扣非归母净利润 3,266.51

万元，同比下滑 51.00%。报告期内，公司业绩大幅下滑主要原因在于，报告期

内合肥清溢光电有限公司（以下简称合肥清溢）产能处于爬坡阶段，产销规模较

小，而折旧等固定成本相对较大，以及研发费用、财务费用等同比增加。2022 年

一季度，公司营业收入 1.49 亿元，同比增长 34.28%；扣非归母净利润 950.38 万

元，同比下滑 10.23%，2021 年一季度较同期下滑 32.95%，业绩持续下滑。请

公司：（1）说明 2021 年合肥清溢的收入、产销量、人员、费用、折旧情况，对

公司业绩下滑的影响；（2）结合合肥清溢的规划产能、现有产能及产能利用率，

说明预计达到盈亏平衡的时间点、销量及相关测算依据；（3）结合显示设备类

同行业的公司情况，补充说明公司 2021 年以及 2022 年一季度业绩下滑的原因

和合理性。 

回复： 



 2 

一、公司说明 

（一）说明 2021 年合肥清溢的收入、产销量、人员、费用、折旧情况，对

公司业绩下滑的影响； 

合肥清溢于 2021 年第二季度开始投产，2021 年度实现营业收入 10,070.86

万元，目前产能处于稳定爬坡状态。2021 年度合肥清溢生产产量 529 张，销量

493 张。 

截至 2021 年年末，合肥清溢共有员工 121 人，其中生产人员 78 人，研发人

员 25 人，销售、管理及财务人员 18 人，2021 年发生薪酬支出 1,140.98 万元。 

合肥清溢在新产品、新技术和新工艺需投入较多的人力、材料和仪器设备等，

2021 年发生研发费用 1,315.94 万元。投产前相关开办费计入管理费用，因此管

理费用也相对较大，为 911.31 万元；财务费用较上年有所增加，主要系 2021 年

银行借款增加，发生借款利息费用 536.25 万元。此外因主要生产设备陆续验收

转固，2021 年固定资产计提的折旧费用为 3,371.82 万元，折旧费用占当年营业

收入的 33.48%。 

2021 年度合肥清溢利润情况如下： 

单位：万元 

项目 2021 年度 2020 年度 

营业收入 10,070.86 8.67 

减：营业成本 10,462.74 3.53 

税金及附加 109.36 24.80 

期间费用 2,642.39 1,104.06 

其中：管理费用 911.31 912.91 

研发费用 1,315.94 577.83 

财务费用 225.91 -386.68 

加：其他收益 284.84 4.70 

信用减值损失 -101.12 -24.47 

资产减值损失 -34.16 - 

净利润 -2,994.12 -1,256.56 

注：表内数字尾差为单位转换时四舍五入所致，下文表格同。 
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综上，2021 年度合肥清溢净利润为-2,994.12 万元，对公司业绩产生一定影

响，属于投产爬坡阶段正常的经营性亏损。 

（二）结合合肥清溢的规划产能、现有产能及产能利用率，说明预计达到盈

亏平衡的时间点、销量及相关测算依据； 

合肥清溢 2022 年第一季度已经实现盈利，净利润为 161.68 万元，扣非后净

利润为-58.50 万元，已基本达到盈亏平衡状态。 

合肥清溢定位于 8.5 代及以下高精度掩膜版的生产，原募投项目 4 台光刻机

规划产能在达产后，年产 1,852 张 8.5 代及以下 TFT-LCD 用掩膜版及 6 代高精

度 AMOLED/LTPS 用掩膜版。为优化产能配置，提升产线整体效率，合肥清溢

利用自有资金引进第 5 台光刻设备，该设备已在 2022 年第一季度转固，因此现

有年产能为 2,205 张。2022 年一季度生产 289 张，产能利用率达到 52.43%，销

量为 273 张。 

合肥清溢产能仍然处于爬升期，在外部环境没有发生重大影响或变化（如因

疫情停工停产、材料单价和销售单价发生较大变化等）的情况下，预计在 2022

年第二季度扣非后净利润为正。 

（三）结合显示设备类同行业的公司情况，补充说明公司 2021 年以及 2022

年一季度业绩下滑的原因和合理性。 

公司主营业务为掩膜版的设计、生产和销售，是国内为数不多的掩膜版专业

产品和服务提供商。从国内掩膜版行业看，除本公司以外，还有路维光电、无锡

华润、龙图光电等，其中，路维光电（科创板已提交注册），业务模式和产品类

别相对接近，财务数据信息可获得性高。从国外掩膜版行业看，领先的掩膜版跨

国厂商有福尼克斯、SKE、HOYA、Toppan 等。其中，福尼克斯在美国纳斯达克

上市（股票代码：PLAB），SKE 在日本东京证券交易所上市（股票代码：6677），

上述两家公司作为全球掩膜版行业的领先企业，其产品以掩膜版为主，其他领先

厂商产品结构更为多元化。公司将路维光电、福尼克斯和 SKE 选取为同行业可

比公司。 

1、同行业公司经营情况如下： 



 4 

 

公司 路维光电
注 1 福尼克斯

注 2 SKE
注 3 清溢光电 

2022

年 1-

3 月 

营业收入（万元） / 121,009.02 29,689.27 14,859.97 

营业收入同比增长（%） / 24.83 22.78 34.28 

归母净利润（万元） / 14,702.61 3,002.53 1,327.74 

归母净利润同比增长（%） / 187.01 483.73 5.03 

2021

年度 

营业收入（万元） 49,359.17 430,339.49 123,866.60 54,391.24 

营业收入同比增长（%） 22.88 8.87 6.99 11.64 

归母净利润（万元） 5,230.64 35,949.53 6,498.60 4,452.58 

归母净利润同比增长（%） 61.14 63.95 210.35 -41.64 

注 1：路维光电未披露 2022 年一季度数据； 

注 2：福尼克斯年报期间为 2020 年 11 月 1 日-2021 年 10 月 31 日，一季度选取 2021 年 11

月 1 日-2022 年 1 月 31 日数据，已根据当期平均汇率换算成人民币； 

注 3：SKE 年报期间为 2020 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 30 日，二季度选取 2022 年 1 月 1 日

-2022 年 3 月 31 日数据，已根据当期平均汇率换算成人民币。 

公司 2021 年营业收入较上年增长 11.64%，增速低于路维光电，但高于福尼

克斯与 SKE，处于正常水平。2021 年及 2022 年一季度归母净利润同比变动情况

与同行业公司存在较大差异，主要原因在于合肥清溢仍处于产能爬坡状态，折旧

等固定成本相对较大，而同行业公司处于不同发展阶段，相应产线已经处于量产

状态。 

2、公司 2021 年以及 2022 年一季度业绩下滑的原因和合理性 

公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大，主要是合肥

清溢 2021 年产能处于爬坡阶段，整体产销规模较小，而折旧等固定成本相对较

大，加之公司研发力度加大及银行借款增加使得公司研发费用、财务费用等同比

增加，最终导致净利润下降。 

2022 年一季度受益于合肥清溢的产能爬坡，公司营业收入同比增长 34.28%，

归属于上市公司股东的净利润同比增长 5.03%。但一方面由于合肥清溢整体产销

规模尚小，折旧费用较高，另一方面叠加深圳清溢（母公司）受疫情停工影响，

产销规模下降，从而对公司主营业务毛利率影响较大，同比 2021 年一季度下降

6.60 个百分点，进而导致扣除非经常性损益归母净利润同比下滑 10.23%。 

二、保荐机构核查情况 
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（一）核查程序 

保荐人履行了如下核查程序： 

1、获取合肥清溢 2021 年度和 2022 年一季度财务报表及费用明细表产销量

数据和员工花名册，分析成本费用的增加对公司业绩下滑的影响； 

2、复核合肥清溢 2021 年度和 2022 年一季度产能及产能利用率相关数据； 

3、查阅同行业公司的公开资料，了解同行业公司的业绩情况； 

4、访谈公司管理层，了解公司 2021 年度以及 2022 年一季度业绩下滑的原

因。 

（二）核查意见 

经核查，保荐人认为： 

1、2021 年度合肥清溢净利润为-2,994.12 万元，对公司业绩产生一定影响，

属于投产爬坡阶段正常的经营性亏损； 

2、合肥清溢 2022 年第一季度已经实现盈利，净利润为 161.68 万元，扣非

后净利润为-58.50 万元，已基本达到盈亏平衡状态。合肥清溢产能仍然处于爬升

期，在外部环境没有发生重大影响或变化（如因疫情停工停产、材料单价和销售

单价发生较大变化等）的情况下，预计在 2022 年第二季度扣非后净利润为正； 

3、公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大，主要是合

肥清溢 2021 年产能处于爬坡阶段，整体产销规模较小，而折旧等固定成本相对

较大，加之公司研发力度加大及银行借款增加使得公司研发费用、财务费用等同

比增加，最终导致净利润下降。 

2022 年一季度受益于合肥清溢的产能爬坡，公司营业收入同比增长 34.28%，

归属于上市公司股东的净利润同比增长 5.03%。但一方面由于合肥清溢整体产销

规模尚小，折旧费用较高，另一方面叠加深圳清溢（母公司）受疫情停工影响，

产销规模下降，从而对公司主营业务毛利率影响较大，同比 2021 年一季度下降

6.60 个百分点，进而导致扣除非经常性损益归母净利润同比下滑 10.23%。 

三、公司年审会计师核查情况 
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（一）核查程序 

年审会计师履行了如下核查程序： 

1、获取合肥清溢 2021 年度和 2022 年一季度财务报表及费用明细表产销量

数据和员工花名册，分析成本费用的增加对公司业绩下滑的影响； 

2、复核合肥清溢 2021 年度和 2022 年一季度产能及产能利用率相关数据； 

3、查阅同行业公司的公开资料，了解同行业公司的业绩情况； 

4、访谈公司管理层，了解公司 2021 年度以及 2022 年一季度业绩下滑的原

因。 

（二）核查意见 

经核查，年审会计师认为： 

1、2021 年度合肥清溢净利润为-2,994.12 万元，对公司业绩产生一定影响，

属于投产爬坡阶段正常的经营性亏损； 

2、合肥清溢 2022 年第一季度已经实现盈利，净利润为 161.68 万元，扣非

后净利润为-58.50 万元，已基本达到盈亏平衡状态。合肥清溢产能仍然处于爬升

期，在外部环境没有发生重大影响或变化（如因疫情停工停产、材料单价和销售

单价发生较大变化等）的情况下，预计在 2022 年第二季度扣非后净利润为正； 

3、公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大，主要是合

肥清溢 2021 年产能处于爬坡阶段，整体产销规模较小，而折旧等固定成本相对

较大，加之公司研发力度加大及银行借款增加使得公司研发费用、财务费用等同

比增加，最终导致净利润下降。 

2022 年一季度受益于合肥清溢的产能爬坡，公司营业收入同比增长 34.28%，

归属于上市公司股东的净利润同比增长 5.03%。但一方面由于合肥清溢整体产销

规模尚小，折旧费用较高，另一方面叠加深圳清溢（母公司）受疫情停工影响，

产销规模下降，从而对公司主营业务毛利率影响较大，同比 2021 年一季度下降

6.60 个百分点，进而导致扣除非经常性损益归母净利润同比下滑 10.23%。 
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2、关于毛利率下滑。公司主要收入来源为平板显示行业，近年来，公司在

半导体芯片行业收入增速较快，本期收入占比 16.67%。本期公司综合毛利率为

23.76%，较上年减少 5.58%，呈现出逐年下滑的趋势。请公司：（1）分别披露

平板显示、半导体芯片行业前五大客户名称、销售主要产品、营业收入，对于销

售金额变化较大的，说明原因及合理性；（2）结合平板显示和半导体芯片的销

售价格、收入和成本情况，说明公司综合毛利率逐年下滑的具体原因，并充分提

示毛利率下滑的相关风险；（3）从市场需求、信用政策等方面，说明半导体芯

片收入增长较快的原因及合理性。 

回复： 

一、公司说明 

（一）分别披露平板显示、半导体芯片行业前五大客户名称、销售主要产品、

营业收入，对于销售金额变化较大的，说明原因及合理性； 

1、平板显示行业前五大客户 

单位：万元，% 

客户名称 销售主要产品 
营业收入 变化情况 

2021 年度 2020 年度 增长额 增长率 

客户一 
石英掩膜版、苏打掩

膜版、凸版、菲林 
8,200.87 6,196.84 2,004.03 32.34 

客户二 石英掩膜版 6,104.50 3,322.00 2,782.50 83.76 

客户三 石英掩膜版、凸版 4,560.55 4,747.11 -186.56 -3.93 

客户四 石英掩膜版 3,742.24 3,437.95 304.29 8.85 

客户五 石英掩膜版、苏打掩

膜版、凸版、菲林 
3,504.98 3,481.94 23.04 0.66 

合计 26,113.14 21,185.84 4,927.30 23.26 

注：因上述客户名称涉及商业秘密，公司申请对客户名称进行了豁免披露。               

合肥清溢于 2021 年第二季度开始投产，公司整体产能有较大幅度提升，为

填充公司产能，公司积极获取客户份额，因此部分客户订单较 2020 年有所增长。

如客户一销售收入增长 2,004.04 万元，主要系 LTPS-Array、LTPS-CF 订单增加；

客户二销售收入增长 2,782.50 万元，主要系 8.5 代 TFT-CF 产品订单增加。 
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2、半导体芯片行业前五大客户 

单位：万元，% 

客户名称 销售主要产品 
营业收入 变化情况 

2021 年度 2020 年度 增长额 增长率 

客户 A 石英掩膜版、苏打

掩膜版 
1,612.44 1,028.70 583.74 56.75 

客户 B 石英掩膜版、苏打

掩膜版 
841.96 811.36 30.60 3.77 

客户 C 苏打掩膜版、干版 776.00 798.79 -22.79 -2.85 

客户 D 石英掩膜版、苏打

掩膜版 
623.92 936.51 -312.59 -33.38 

客户 E 石英掩膜版、苏打

掩膜版 
432.14 273.67 158.47 57.91 

合计 4,286.46 3,849.03 437.43 11.36 

注：因上述客户名称涉及商业秘密，公司申请对客户名称进行了豁免披露。 

随着中国大陆半导体产业制造产能的增长，带动半导体材料需求的增长，掩

膜版作为半导体产业链关键配套材料，有较大的市场需求空间。2021 年，为进一

步提升和优化半导体芯片掩膜版产能，公司新增相关后处理配套设备，同时积极

开发新客户，保证半导体芯片掩膜版业务持续增长。相比平板显示行业客户，半

导体芯片行业客户更为分散，半导体芯片行业前五大客户增长较大的是客户 A 和

客户 E，主要原因系客户需求增加以及公司半导体芯片业务产能与技术有所提升

能覆盖到客户相对更高端产品的生产需求。 

公司半导体芯片业务能覆盖到集成电路凸块（IC Bumping）、集成电路代工

（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、MinLED 芯片、MicroLED 芯片、

微机电（MEMS）等行业客户，如 MicroLED 芯片应用在元宇宙产业用户端所使

用的虚拟现实（VR）和增强现实(AR)硬件装置。目前公司已量产 250nm 工艺节

点的 6 英寸和 8 英寸半导体芯片用掩膜版，主要应用在 IGBT、MOSFET、碳化

硅和 MEMS 等半导体芯片领域。 

（二）结合平板显示和半导体芯片的销售价格、收入和成本情况，说明公司

综合毛利率逐年下滑的具体原因，并充分提示毛利率下滑的相关风险； 

1、2021 年度平板显示和半导体芯片行业的平均销售价格如下： 
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行业 

营业收入（万元） 销售面积（平方米） 
单位面积均价 

（万元/平方米） 
价格变化情况 

2021 年

度 

2020 年

度 

2021 年

度 

2020 年

度 

2021 年

度 

2020 年

度 

增长额 

（万元 

/平方

米） 

增长

率 

（%

） 

平板显示行业 37,098.15 33,916.20 2,073.46 1,879.36 17.89 18.05 -0.15 -0.86 

半导体芯片行业 8,796.43 6,309.17 1,784.41 1,569.90 4.93 4.02 0.91 22.66 

平板显示行业平均单位面积销售价格呈微跌趋势，2021 年同比 2020 年下降

0.86%，主要是由于产品结构波动的原因（不同尺寸和不同细分行业产品单位面

积价格差异较大）。 

半导体芯片行业平均单位面积销售价格有较大增幅，2021 年同比 2020 年增

长 22.66%。半导体芯片行业销售额增长主要系石英掩膜版的销售增加，石英掩

膜版与苏打掩膜版价格差异较大，石英掩膜版营业收入大幅增加造成整体的平均

单位面积销售价格的增加。 

2、2021 年度平板显示和半导体芯片行业的营业收入等情况如下： 

行业 
营业收入（万元） 

2021 年度 2020 年度 

平板显示行业 37,098.15 33,916.20 

半导体芯片行业 8,796.43 6,309.17 

公司 2021 年综合毛利率为 23.76%，同比下降 5.59 个百分点，主要原因是平

板显示行业毛利率下滑，合肥清溢平板显示产品从 2021 年投产，其产销规模较

小，拖累整体平板显示行业对应的毛利率。 

注：由于涉及商业敏感信息，公司申请对上述毛利率数据进行了豁免披露。 

3、毛利率下滑的相关风险提示： 

掩膜版行业特点属重资产经营，合肥清溢投资较大，新工厂厂房、设备折旧

等固定成本较大，加之爬坡到满产的过程需要一定时间。在此期间，若行业竞争

程度进一步加剧、受宏观经济影响导致下游市场需求出现下滑、原材料价格波动

或者公司未能进一步提升竞争优势、合肥清溢产能利用率未能提升到较高水平，

则公司存在毛利率持续下滑的风险。 
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（三）从市场需求、信用政策等方面，说明半导体芯片收入增长较快的原因

及合理性。 

1、市场需求 

（1）半导体市场高速增长 

半导体芯片位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体芯片被广

泛应用于通信、安防、军事、工业、金融、交通、消费电子（例如：电视、电脑、

平板、手机、VR\AR 等）等领域，在国家安全、经济发展和日常生活中发挥着重

要的作用，是社会信息化、经济数字化的基础。在半导体市场需求旺盛的引领下，

2021 年全球半导体市场高速增长。根据 WSTS 统计，2021 年全球半导体销售达

到 5,559 亿美元，同比增长 26.2%。中国仍然是最大的半导体市场，2021 年的销

售额总额为 1,925 亿美元，同比增长 27.1%。 

（2）下游应用带动掩膜版增长 

受益于 5G 通信、人工智能、移动互联网（智慧城市、智慧医疗、智慧安防）、

光电通信、自动工业控制等市场的高速成长，MEMS 行业细分领域包括射频

MEMS、MEMS 惯性器件、压力传感器、MEMS 麦克风等发展势头强劲。根据

Yole 预测，全球 MEMS 行业市场规模将从 2020 年的 121 亿美元增长至 2026 年

的约 182 亿美元，CAGR 达 7.2%。MEMS 行业将带动半导体芯片掩膜版的需求

进一步增长。 

在半导体芯片用掩膜版领域，半导体芯片需求的增加，是推动半导体芯片掩

膜版市场增长的主要因素。根据 SEMI 在 SEMICON Japan 2020 年 12 月的分析

报告，2019 年全球半导体芯片用掩膜版市场规模约有 41 亿美元，预计 2022 年

市场规模将达到 44 亿美元。受益于过去几年中国大陆半导体制造的快速发展，

中国大陆半导体芯片用掩膜版市场规模出现快速增长的趋势。 

综上，未来可预见的期间内，中国大陆半导体芯片行业处于快速发展期，半

导体芯片行业用掩膜版市场空间巨大。 

2、信用政策 

公司对主要半导体客户的信用政策分为月结 60 天和月结 90 天，主要客户的

信用期政策均未发生变化，具体如下： 
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主要客户 
信用政策 

2022 年 1-3 月 2021 年度 

客户 A 月结 90 天 月结 90 天 

客户 B
注 月结 60 天、月结 90 天 月结 60 天、月结 90 天 

客户 C 月结 90 天 月结 90 天 

客户 D 月结 60 天 月结 60 天 

客户 E
注 月结 60 天、月结 90 天 月结 60 天、月结 90 天 

注：对于集团内的不同主体给予不同信用政策。 

综上，公司信用政策稳定，不存在放宽信用政策刺激销售的情形。伴随着中

国大陆半导体芯片行业的快速发展，半导体芯片行业用掩膜版市场空间巨大，公

司半导体芯片收入增长较快具有合理性。 

二、保荐机构核查情况 

（一）核查程序 

保荐人履行了如下核查程序： 

1、获取公司平板显示、半导体芯片行业前五大客户合同，了解公司主要客

户的信用政策； 

2、获取公司 2021 年度收入成本明细表，了解平板显示、半导体芯片行业前

五大客户销售的主要产品和收入情况；分析平板显示和半导体芯片行业的平均销

售价格、收入、成本和毛利率情况； 

3、查阅行业研究报告、行业统计数据，了解半导体芯片市场需求。 

（二）核查意见  

经核查，保荐人认为： 

1、合肥清溢投产及市场需求增长带动公司平板显示、半导体芯片业务收入

增长，具有合理性； 

2、公司综合毛利率下滑的主要原因是平板显示行业毛利率下滑，主要系合

肥清溢平板显示产品从 2021 年投产，其产销规模较小，毛利率水平较低； 
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3、公司信用政策稳定，不存在放宽信用政策刺激销售的情形。伴随着中国

大陆半导体芯片行业的快速发展，半导体芯片行业用掩膜版市场空间巨大，公司

半导体芯片收入增长较快具有合理性。 

三、年审会计师核查情况 

（一）核查程序 

年审会计师履行了如下核查程序： 

1、获取公司平板显示、半导体芯片行业前五大客户合同，了解公司主要客

户的信用政策； 

2、获取公司 2021 年度收入成本明细表，了解平板显示、半导体芯片行业前

五大客户销售的主要产品和收入情况；分析平板显示和半导体芯片行业的平均销

售价格、收入、成本和毛利率情况； 

3、查阅行业研究报告、行业统计数据，了解半导体芯片市场需求。 

（二）核查意见 

经核查，年审会计师认为： 

1、合肥清溢投产及市场需求增长带动公司平板显示、半导体芯片业务收入

增长，具有合理性； 

2、公司综合毛利率下滑的主要原因是平板显示行业毛利率下滑，主要系合

肥清溢平板显示产品从 2021 年投产，其产销规模较小，毛利率水平较低； 

3、公司信用政策稳定，不存在放宽信用政策刺激销售的情形。伴随着中国

大陆半导体芯片行业的快速发展，半导体芯片行业用掩膜版市场空间巨大，公司

半导体芯片收入增长较快具有合理性。 
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二、会计科目 

3、关于存货。报告期末，公司存货账面价值为 8,736.87 万元， 同比增长 

44.67%，其中，原材料账面价值为 6,338.90 万元，同比增长 53.66%。年报称，

主要是合肥清溢投产后产能爬坡备料增加所致。2022 年一季报显示，存货账面

价值为 1.15 亿元，较 2021 年期末增长 31.57%，增速较快。请公司：（1）按

合肥清溢与除合肥清溢外公司，分别列示存货各项分类的账面价值，以及存货各

自周转率；（2）说明 2022 年一季度存货继续增长且增速较快的原因及合理性。 

回复： 

一、公司说明 

（一）按合肥清溢与除合肥清溢外公司，分别列示存货各项分类的账面价值，

以及存货各自周转率；  

                单位：万元，次 

项目 

合肥清溢 除合肥清溢外公司 

2022 年

一季度

末账面

价值 

2022

年一季

度存货

周转率 

2021 年

末账面

价值 

2021

年存

货周

转率 

2022 年

一季度

末账面

价值 

2022

年一季

度存货

周转率 

2021 年

末账面

价值 

2021

年存

货周

转率 

原材料 3,864.36 6.78 3,135.41 6.23 4,114.33 6.17 3,131.93 8.68 

在产品 443.92 75.83 182.33 114.77 407.91 67.91 250.75 123.21 

库存商品 248.89 92.87 262.48 79.72 125.33 156.95 159.64 188.73 

发出商品 773.50 39.25 436.43 47.95 1,100.03 23.46 806.64 31.10 

低值易耗

品 
50.21 377.95 75.44 277.38 367.00 67.48 295.81 85.35 

合计 5,380.88 5.01 4,092.10 4.85 6,114.60 4.16 4,644.77 5.80 

注：2022 年一季度存货周转率已年化。 

（二）说明 2022 年一季度存货继续增长且增速较快的原因及合理性。 

2022 年一季度末，公司存货账面价值 11,495.48 万元，较 2021 年末增加

2,758.61 万元，增幅 31.57%。 
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单位：万元 

项目 2022 年 3 月末 2021 年末 变动金额 

原材料 7,978.69 6,267.34 1,711.35 

在产品 851.83 433.08 418.75 

库存商品 374.22 422.12 -47.90 

发出商品 1,873.53 1,243.07 630.46 

低值易耗品 417.21 371.25 45.96 

合计 11,495.48 8,736.87 2,758.61 

由上表可知，2022 年一季度末存货增加主要系原材料增加 1,711.35 万元， 

在产品增加 418.75 万元，发出商品增加 630.46 万元，随着公司经营规模扩大，

存货金额增加，存货资金占用有所增加，新增存货占用的资金占 2022 年一季度

末货币资金的 22.03%，对公司带来一定的资金压力。 

2022 年一季度，合肥清溢实现收入 6,574.01 万元，较上年四季度 6,163.75 万

元有所增加，2021 年部分主要客户陆续完成了对合肥清溢的审核及认证，合肥

清溢生产订单和销售规模扩大，使得原材料、在产品和发出商品余额相应增加，

其中合肥清溢发出商品余额增加主要系对客户一发出商品余额较 2021 年末增加

253.69 万元。  

2022 年一季度，除合肥清溢外公司原材料增加 982.40 万元，原因主要是受

疫情防控及供应链整体影响，深圳清溢库存备货适当增加，同时部分客户验收及 

对账工作放缓，部分发出商品不满足收入确认条件，导致发出商品余额有所增加，

其中深圳清溢对客户一、客户三、客户五发出商品余额较 2021 年末合计增加

234.32 万元。 

二、保荐机构核查情况 

（一）核查程序 

保荐人履行了如下核查程序： 

1、获取公司存货明细表，分析合肥清溢与除合肥清溢外公司的存货各项分

类的账面价值及变动原因，复核存货周转率计算过程； 
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2、访谈公司管理层，了解 2022 年一季度存货继续增长且增速较快的原因，

分析其合理性。 

（二）核查意见 

经核查，保荐人认为： 

公司 2022 年一季度末存货继续增长且增速较快，主要系一方面合肥清溢生

产订单和销售规模扩大，使得原材料、在产品和发出商品余额增加。另一方面受

疫情防控及供应链整体影响，深圳清溢库存备货适当增加，同时部分客户验收及

对账工作放缓，部分发出商品不满足收入确认条件，导致发出商品余额有所增加，

具有合理性。 

三、公司年审会计师核查情况 

（一）核查程序 

年审会计师履行了如下核查程序： 

1、获取公司存货明细表，分析合肥清溢与除合肥清溢外公司的存货各项分

类的账面价值及变动原因，复核存货周转率计算过程； 

2、访谈公司管理层，了解 2022 年一季度存货继续增长且增速较快的原因，

分析其合理性。 

（二）核查意见 

经核查，年审会计师认为： 

公司 2022 年一季度末存货继续增长且增速较快，主要系一方面合肥清溢生

产订单和销售规模扩大，使得原材料、在产品和发出商品余额增加。另一方面受

疫情防控及供应链整体影响，母公司库存备货适当增加，同时部分客户验收及对

账工作放缓，部分发出商品不满足收入确认条件，导致发出商品余额有所增加，

具有合理性。 
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4、关于应收账款。本期公司应收账款余额为 1.54 亿元，同比增长 51.82%，

增速较快。年报显示，主要系第四季度销售同比增加所致。2022 年一季度，应

收账款为 1.67 亿元，持续增长。请公司披露 2021 年年末应收账款前五大客户

名称、期末余额、信用政策，以及截至目前的回款情况。 

回复： 

一、公司说明 

2021 年年末应收账款前五大客户名称、期末余额、信用政策，以及截至目前

的回款情况。  

单位：万元 

单位名称 期末余额 已回款金额 信用政策 

第一名 2,971.01 2,971.01 月结 90 日 

第二名 2,625.56 2,625.56 月结 90 日 

第三名 1,537.06 1,537.06 月结 90 日 

第四名 1,453.50 1,453.50 月结 90 日 

第五名 1,030.46 1,030.46 月结 60 日 

合计 9,617.58 9,617.58 / 

注：因上述客户名称涉及商业秘密，公司申请对客户名称进行了豁免披露。 

截至 2022 年 5 月 31 日，前五大客户已全部回款。 

二、保荐机构核查情况 

（一）核查程序 

保荐人履行了如下核查程序： 

1、获取并检查主要客户合同约定的信用政策； 

2、获取期后回款明细表、网银流水及相关的银行承兑汇票，检查期后回款

金额。 

（二）核查意见 

经核查，保荐人认为： 
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公司披露的 2021 年年末应收账款前五大客户名称、期末余额、信用政策，

以及截至 2022 年 5 月 31 日的回款情况与实际情况相符。 

三、公司年审会计师核查情况 

（一）核查程序 

年审会计师履行了如下核查程序： 

1、获取并检查主要客户合同约定的信用政策； 

2、获取期后回款明细表、网银流水及相关的银行承兑汇票，检查期后回款

金额。 

（二）核查意见 

经核查，年审会计师认为： 

公司披露的 2021 年年末应收账款前五大客户名称、期末余额、信用政策，

以及截至 2022 年 5 月 31 日的回款情况与实际情况相符。 

5、关于固定资产。报告期末，固定资产账面价值达 9.22 亿元，较上年增长 

100.98%，主要系合肥子公司生产设备转固所致。请公司：补充新增主要机器设

备的账面原值、产能、折旧年限、使用寿命以及每年预计的折旧费用。 

回复： 

一、公司说明 

2021年机器设备新增 47,916.51万元，主要是新增 4台光刻机, 原值 33,811.23

万元，占本期新增比例为 70.56%，具体情况如下： 

设备类

别 

账面原值（万

元） 

产能

（张） 

折旧年限

（年） 

使用寿命

（年） 

预计年折旧（万

元） 

光刻机 33,811.23 1,852.00 10.00 10.00 3,043.01 

注：2021 年理论年产能为 1,852 张，2022 年理论年产能为 2,205 张。 

二、保荐机构核查情况 

（一）核查程序 
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保荐人履行了如下核查程序： 

1、访谈公司业务和财务人员，了解固定资产增长原因，以及新增设备产能

情况； 

2、获取公司固定资产台账，核查新增主要机器设备的账面原值、折旧年限、

使用寿命以及每年预计的折旧费用。 

（二）核查意见 

经核查，保荐人认为： 

公司披露的新增主要机器设备的账面原值、产能、折旧年限、使用寿命以及

每年预计的折旧费用情况符合公司实际情况。 

三、公司年审会计师核查情况 

（一）核查程序 

年审会计师履行了如下核查程序： 

1、访谈公司业务和财务人员，了解固定资产增长原因，以及新增设备产能

情况； 

2、获取公司固定资产台账，了解新增主要机器设备的账面原值、折旧年限、

使用寿命以及每年预计的折旧费用。 

（二）核查意见 

经核查，年审会计师认为： 

公司披露的新增主要机器设备的账面原值、产能、折旧年限、使用寿命以及

每年预计的折旧费用情况符合公司实际情况。 

 



 19 

6、关于研发费用。本期公司研发投入达 3,684.18 万元，同比增长 52.24%，

占营业收入比例 6.77%，增加 1.80 个百分比。请公司结合研发项目类型及目前

进展，说明研发费用大幅增长的原因及合理性。 

回复： 

一、公司说明 

（一）研发项目类型及目前进展情况； 

公司研发项目主要分为产品类研发项目、设备及工艺开发项目。研发项目进

展情况如下： 

产品类研发项目已完成高精度 6 代 850*1200 LTPS、高精度 6 代 800*945 

LTPS、800*920 5.5 代 LTPS 用高规产品和 520*800 5 代 GTM 等。 

设备开发项目已完成高精度掩膜版夹持设备工艺、高精度掩膜版自动光学测

量检查机改造、CD 测量机图形线缝宽度测量能力和大尺寸超精密坐标掩膜版测

量机位置精度测量等。 

工艺开发项目已完成 IC MASK 数据处理综合提升、PPO 技术测试与功能应

用、掩膜版制造工艺升级改造、8.5 代高精度掩膜版光刻工艺、大尺寸高精度掩

膜版显影 Puddle 工艺调试、 6 代 AMOLED/LTPS 中等规格精度用掩膜版显影/

蚀刻精度、AMOLED 产品清洗工艺和 8.5 代 a-Si array 用掩膜版清洗工艺等。 

正在开发阶段的研发项目为 P8 光刻机局部 CD 精度提升、掩膜版位置精度

提升至 250nm、IC 光罩 CD 提升、LMM330 型 CD 测量机、1220x1650x15mm CF

用掩膜版、半导体芯片用掩膜版清洗工艺和 980*1150 6 代 LTPS 用中低规产品

等。 

公司研发项目提升了 6 代高精度 AMOLED/LTPS、8.6 代高精度掩膜版和半

导体芯片掩膜版的技术能力。 

（二）说明研发费用大幅增长的原因及合理性。 
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报告期内，清溢光电研发费用投入分深圳清溢和合肥清溢区域统计，情况如

下： 

单位：万元，% 

区域 2021 年度 2020 年度 同比增长 

深圳清溢 2,368.24 1,842.11 28.56 

合肥清溢 1,315.94 577.83 127.74 

合计 3,684.18 2,419.95 52.24 

本期公司研发投入达 3,684.18 万元，同比增长 52.24%。主要原因如下： 

1、合肥清溢于 2020 年成立研发部门，当年研发项目主要处于可行性研究与

工艺中试等研究阶段，2020 年研发费用为 577.83 万元。合肥清溢于 2021 年完成

800*920 5.5 代 LTPS 用高规产品、850*1200 6 代 LTPS 用中规产品、520*800 5

代 GTM 用高规产品、980*1150 6 代 LTPS 用中低规产品和 8.5 代高精度掩膜版

等研发项目，而且研发成果将应用到合肥清溢进行批量生产，2021 年合肥清溢

研发项目所需的研发材料、仪器设备费、人员薪酬、折旧及摊销等费用有增加，

导致合肥清溢研发投入同比增长 127.74%。 

2、2021 年深圳清溢完成 PPO 技术测试与功能应用、高精度 6 代

850*1200 LTPS、高精度 6 代 800*945 LTPS、AMOLED 产品清洗工艺和 IC MASK

数据处理综合提升等研发项目，增加半导体芯片掩膜版技术和 8.6 代高精度掩膜

版等研发项目，所需的研发材料、仪器设备费等费用有增加，同时研发人员社保

支出 2020 年同期因疫情政府实施社保减免，社保在 2021 年恢复正常缴纳，导致

深圳清溢研发投入同比增长 28.56%。 

公司通过不断地进行研发投入和产品创新，奋力追赶国际先进技术水平。研

发的主要方向包括产品创新、持续改善设备制造技术和生产工艺等，目的在于提

升技术能力、提高生产效率、增加产能和提升产品质量，解决客户不断提升的产

品精度与降低成本的矛盾。2021 年，公司主要研发成果有 16 项，已投产应用于

掩膜版生产，项目提升了 6 代高精度 AMOLED/LTPS、8.6 代高精度掩膜版和半

导体芯片掩膜版的技术能力，为公司后续发展奠定基础。 

二、保荐机构核查情况 



 21 

（一）核查程序 

保荐人履行了如下核查程序： 

1、 获取公司研发项目台账，了解公司研发项目和研发成果，分析研发费用

列支金额与当前研发项目数量及研发进度是否匹配； 

2、获取研发费用明细表，与上年进行对比分析，了解主要增减变动因素； 

3、访谈公司管理层，了解研发费用大幅增长的原因。 

（二）核查意见 

经核查，保荐人认为： 

公司研发费用大幅增长主要系 2021 年合肥清溢中高规产品、深圳清溢高精

度产品研发项目所需的研发材料、仪器设备费、人员薪酬、折旧及摊销等费用均

有所增加，具有合理性。 

三、公司年审会计师核查情况 

（一）核查程序 

年审会计师履行了如下核查程序： 

1、 获取公司研发项目台账，了解公司研发项目和研发成果，分析研发费用

列支金额与当前研发项目数量及研发进度是否匹配； 

2、获取研发费用明细表，与上年进行对比分析，了解主要增减变动因素； 

3、访谈公司管理层，了解研发费用大幅增长的原因。 

（二）核查意见 

经核查，年审会计师认为： 

公司研发费用大幅增长主要系 2021 年合肥清溢中高规产品、深圳清溢高精

度产品研发项目所需的研发材料、仪器设备费、人员薪酬、折旧及摊销等费用均

有所增加，具有合理性。 
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7、关于货币资金。年末公司货币资金 15,486.49 万元，财务费用中利息收入

44.48 万元。公司年末货币资金占流动资产比重在 20%以上，且最近一年财务费

用中利息收入占四个季度货币资金账面价值平均值的比重小于 2%。请公司：（1）

说明财务费用中利息收入的具体来源；（2）说明财务费用中利息收入与货币资

金是否匹配。 

回复： 

一、公司说明 

（一）说明财务费用中利息收入的具体来源； 

2021年度公司未购买相关理财产品，财务费用中利息收入主要为银行活期存

款利息。 

（二）说明财务费用中利息收入与货币资金是否匹配。 

单位：万元 

1 月末 2 月末 3 月末 4 月末 5 月末 6 月末 
平均余额 

19,346.29 18,892.89 19,336.92 15,387.90 13,771.09 12,233.66 

7 月末 8 月末 9 月末 10 月末 11 月末 12 月末 
16,244.62 

19,157.06 17,758.85 15,507.03 14,329.34 13,727.93 15,486.49 

2021年，公司各月末平均货币资金余额约为16,244.62万元，比照主要银行活

期存款利率0.3%测算，年利息收入约为48.73万元，实际利息收入44.48万元，基

本匹配。 

二、保荐机构核查情况 

（一）核查程序 

保荐人履行了如下核查程序： 

1、访谈公司管理层，了解公司货币资金的日常管理及投资情况； 

2、获取公司货币资金明细表和财务费用明细表，查询市场活期利率水平，
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测算公司年利息收入，并与实际利息收入进行差异分析。 

（二）核查意见 

经核查，保荐人认为： 

公司财务费用中利息收入来源于银行活期存款利息，公司利息收入与货币资

金基本匹配。 

三、公司年审会计师核查情况 

（一）核查程序 

年审会计师履行了如下核查程序： 

1、访谈公司管理层，了解公司货币资金的日常管理及投资情况； 

2、获取公司货币资金明细表和财务费用明细表，查询市场活期利率水平，

测算公司年利息收入，并与实际利息收入进行差异分析。 

（二）核查意见 

经核查，年审会计师认为： 

公司财务费用中利息收入来源于银行活期存款利息，公司利息收入与货币资

金基本匹配。 

 

三、公司业务 

8、关于市场地位。年报称，在平板显示掩膜版行业，根据 Omdia2021 年 7

月统计的 2020 年全球平板显示掩膜版企业销售金额排名，公司位列全球第五名，

相较 2019 年上升一名。在半导体芯片掩膜版行业，目前公司已量产 250nm 工艺

节点的 6 英寸和 8 英寸半导体芯片用掩膜版。请公司：（1）结合全球平板显示

掩膜版企业销售及公司收入情况，说明公司在全球排名上升的具体情况，以及在

国内市场的占有率情况；（2）说明公司在半导体芯片掩膜版行业的技术水平与

地位、公司产品应用及市场竞争情况。 
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回复： 

一、公司说明 

（一）结合全球平板显示掩膜版企业销售及公司收入情况，说明公司在全球

排名上升的具体情况，以及在国内市场的占有率情况； 

国内的掩膜版产业相比国际竞争对手起步较晚，经过二十余年的努力追赶，

国内掩膜版产品与国际竞争对手在新品推出的时间差距逐步缩短、产品性能上差

距越来越小。国内市场对掩膜版的需求较大，公司产品在国内中高端掩膜版市场

的占有率较低，明显低于国际竞争对手。因国内掩膜版产业起步晚、公司规模相

对国际竞争对手偏小、技术沉淀相对国际竞争对手较弱等因素，公司存在现阶段

的产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险。 

在平板显示掩膜版行业，根据 Omdia 2021 年 7 月统计的 2020 年全球平板显

示掩膜版企业销售金额排名，前五名分别为福尼克斯、SKE、HOYA、LG-IT 和清

溢光电，公司全球占有率 6.6%，位列全球第五名，相较 2019 年上升一名。 

根据 Omdia 2021 年 7 月统计，2020 年全球主要平板显示掩膜版企业销售金

额排名如下： 

单位：万日元，% 

厂商 销售金额 销售金额占有率 收入全球排名 

福尼克斯 2,014,899 22.31 1 

SKE 1,818,372 20.13 2 

Hoya 1,770,516 19.60 3 

LGIT 1,763,164 19.52 4 

清溢光电 597,589 6.62 5 

DNP 525,295 5.82 6 

其他公司
注 1 541,896 6.00 / 

合计 9,031,731 100.00 / 

数据来源：Omdia 

注 1：其他公司指三星集团旗下公司 Samsung 等公司。 

根据 Omdia 2021 年 7 月统计，2018 年到 2025 年度全球平板显示掩膜版需

求及中国大陆需求如下： 
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单位：万日元，% 

年度 全球 中国大陆 中国大陆需求占比 

2018 年度 9,068,169 3,662,959 40 

2019 年度 10,099,422 5,000,150 50 

2020 年度 9,031,731 4,584,014 51 

2021 年度 9,439,657 5,129,392 54 

2022 年度 10,264,941 5,929,102 58 

2023 年度 10,597,771 6,302,605 59 

2024 年度 10,775,531 6,425,805 60 

2025 年度 11,006,000 6,620,798 60 

数据来源：Omdia 

公司的平板显示掩膜版产品和技术在业内有较高的知名度，与国内主要平板

显示面板厂商均有合作，服务的典型客户包括京东方、惠科、天马、华星光电、群

创光电、瀚宇彩晶、信利、龙腾光电、维信诺、和辉光电等。根据 Omdia 7 月统

计，2020 年中国大陆平板显示掩膜版需求 458 亿日元，公司平板显示掩膜版产品

内销金额 35,038.33 万元，在中国大陆市场的占有率为 12%左右。（注：公司在中

国大陆市场的占有率为 12%左右，为公司根据公开数据测算，汇率、信息不对称

等因素可能导致与实际有差异。） 

（二）说明公司在半导体芯片掩膜版行业的技术水平与地位、公司产品应用

及市场竞争情况。 

在半导体芯片掩膜版行业，公司250nm半导体芯片用掩膜版技术的CD精度为

50nm，位置精度为70nm，根据同行业公司信息披露文件，公司250nm半导体芯片

用掩膜版的技术水平为国际主流水平。目前公司已量产250nm工艺节点的6英寸和

8英寸半导体芯片用掩膜版，主要应用在IGBT、MOSFET、碳化硅和MEMS等半

导体芯片领域，凭借丰富的半导体集成电路凸块（IC Bumping）掩膜版、集成电

路代工（IC Foundry）掩膜版、集成电路载板（IC Substrate）掩膜版、发光二极

管（LED）封装掩膜版及微机电（MEMS）掩膜版等产品立足中国市场的优势，

公司与国内重点的IC Foundry、功率半导体器件、MEMS、MicroLED芯片、先进

封装等领域企业均建立了深度的合作关系，如中芯国际、士兰微、上海先进、赛

微电子、长电科技、安靠、华微电子、泰科天润、三安集成、方正微电子和株洲
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半导体等公司。公司以行业发展趋势和国家的产业政策为导向，通过持续拓展半

导体芯片的工艺研发能力和先进产品的竞争力，提升半导体芯片掩膜版的国产化

率。 

在半导体芯片掩膜版行业，根据SEMI 2021年4月统计，2020年全球半导体芯

片掩膜版企业市场份额排名，半导体芯片厂商自行配套的掩膜版工厂的市场份额

为65%，半导体芯片掩膜版商用厂商前五位依次排名TOPPAN、福尼克斯、DNP、

HOYA和中国台湾的台湾光罩，前五家半导体芯片掩膜版商用市场份额达到33%。

中国大陆半导体芯片掩膜版商用市场长期以来被全球前五大半导体芯片掩膜版

厂商所占用，目前我国国产半导体芯片掩膜版制造能力还较为薄弱，掩膜版仍依

赖海外生产商。 

二、保荐机构核查情况 

（一）核查程序 

保荐人履行了如下核查程序： 

1、查阅行业研究报告、行业统计数据，了解全球平板显示掩膜版销售及需

求情况； 

2、查阅同行业公司的公开资料，了解同行业公司的技术水平。 

（二）核查意见 

经核查，保荐人认为： 

1、在平板显示掩膜版行业，公司全球占有率 6.6%，位列全球第五名，相较

2019年上升一名。公司平板显示掩膜版产品在中国大陆市场的占有率为 12%左右。 

2、目前公司已量产250nm工艺节点的6英寸和8英寸半导体芯片用掩膜版，公

司半导体芯片用掩膜版技术水平为国际主流水平，主要应用在IGBT、MOSFET、

碳化硅和MEMS等半导体芯片领域。公司与国内重点的IC Foundry、功率半导体

器件、MEMS、MicroLED芯片、先进封装等领域企业均建立了深度的合作关系，

如中芯国际、士兰微、上海先进、赛微电子、天岳先进、江阴长电、卓胜微、三

安集成、方正微电子和株洲半导体等公司，市场竞争能力较强。 
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9、关于技术迭代。年报显示，在平板显示用掩膜版技术方面，公司已实现

8.5 代高精度 TFT 用掩膜版及 6 代中精度 AMOLED/LTPS 用掩膜版的量产，正

在研发 8.6 代高精度 TFT 用掩膜版和 6 代高精度 AMOLED/LTPS 用掩膜版。

请公司：（1）根据公开数据，具体列示国内面板厂未来两年 8.5 代和 8.6 代高精

度 TFT，和 6 代中精度及 6 代高精度 AMOLED/LTPS 分别预计投入产线数量；

（2）说明公司目前掌握的相关技术是否能匹配下游市场需求，并针对技术迭代

进行风险提示。 

回复： 

一、公司说明 

（一）根据公开数据，具体列示国内面板厂未来两年 8.5 代和 8.6 代高精度

TFT，和 6 代中精度及 6 代高精度 AMOLED/LTPS 分别预计投入产线数量； 

根据 Omdia 2021 年 9 月统计分析，预计 2023 年有 22 条 8.5 代以上高世代

线，其中 8.5/8.6 代合计有 18 条，中国大陆 AMOLED/LTPS 制造商仍在继续扩

大投资，到 2023 年，中国大陆预计有 22 条 6 代及以下高精度线。 

预计 2023 年有 18 条 8.5/8.6 代高精度 TFT 产线，产线情况如下： 

序号 生产商 工厂 应用 主要技术 代数 

1 京东方 BOE B4 LCD a-Si 8.5 

2 京东方 BOE B8 LCD a-Si 8.5 

3 京东方 BOE B10 LCD a-Si 8.5 

4 京东方 BOE B5 LCD+OLED a-Si 8.5 

5 京东方 BOE B18 LCD Oxide 8.5 

6 京东方 BOE B19 LCD Oxide 8.6 

7 华星光电 CSOT T1 LCD+EPD a-Si 8.5 

8 华星光电 CSOT T2 LCD a-Si 8.5 

9 华星光电 CSOT T10 LCD a-Si 8.5 

10 华星光电 CSOT T9 LCD a-Si/Oxide 8.6 

11 惠科 HKC H1 LCD a-Si 8.6 

12 惠科 HKC H2 LCD a-Si 8.6 
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序号 生产商 工厂 应用 主要技术 代数 

13 惠科 HKC H4 LCD a-Si 8.6 

14 惠科 HKC H5 LCD a-Si 8.6 

15 咸阳彩虹 CECX 1 LCD a-Si 8.6 

16 LG Display LGD GP1 LCD a-Si 8.5 

17 LG Display LGD GP3 OLED Oxide 8.5 

18 天马 G8.6 Planing LCD a-Si 8.6 

数据来源：Omdia 

预计 2023 年有 22 条 6 代及以下高精度线，6 代中精度及 6 代高精度

AMOLED/LTPS 情况如下： 

序号 生产商 工厂 应用 主要技术 代数 

1 友达光电 AUO L6K LCD LTPS 6 

2 京东方 BOE B7 OLED LTPS 6 

3 京东方 BOE B12 OLED LTPS 6 

4 京东方 BOE B3 LCD a-Si 6 

5 京东方 BOE B11 OLED LTPS 6 

6 京东方 BOE B6 LCD+OLED LTPS 5.5 

7 中电熊猫 C1 LCD a-Si 6 

8 华星光电 CSOT T4 OLED LTPS 6 

9 华星光电 CSOT T3 LCD LTPS 6 

10 华星光电 CSOT T5 OLED LTPS 6 

11 和辉光电 Everdisplay 1 OLED LTPS 4.5 

12 和辉光电 Everdisplay 2 OLED LTPS 6 

13 华佳彩 MDT 1 LCD+OLED a-Si 6 

14 柔宇 Ryl Fab 1 OLED Oxide 5.5 

15 天马 TM16 LCD LTPS 6 

16 天马 TM6 LTPS R&D LCD+OLED LTPS 4.5 

17 天马 TM10 LCD LTPS 5.5 

18 天马 TM17 OLED LTPS 6 

19 天马 TM18 OLED LTPS 6 

20 维信诺 VSX V1 OLED LTPS 5.5 

21 维信诺 VSX V2 OLED LTPS 6 

22 维信诺 VSX V3 OLED LTPS 6 
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数据来源：Omdia 

平板显示领域的同一世代生产线，根据下游显示产品的需求，对分辨率、尺

寸等主要技术指标的要求不同，进而对掩膜版精度的要求也存在高、中、低差异。 

（二）说明公司目前掌握的相关技术是否能匹配下游市场需求，并针对技术

迭代进行风险提示。 

公司所属行业属于技术密集型行业，产品技术涉及图形设计处理技术、光刻

技术、显影蚀刻技术、测量和检查分析技术、缺陷控制、缺陷检出与修补技术等

方面等应用技术，具有专业性强、研发投入大、研发周期长、研发风险高等特点。

公司坚持“量产一代，研发一代，规划一代”的研发方式，逐步向新技术发展，以提

高公司的技术能力及市场竞争力。 

在平板显示用掩膜版技术方面，已实现 8.5 代高精度 TFT 用掩膜版及 6 代中

精度 AMOLED/LTPS 用掩膜版的量产，并完成了掩膜基板涂胶工艺的试产，推动

半透膜掩膜版（HTM）产品的逐步量产，正在研发 8.6 代高精度 TFT 用掩膜版和

6 代高精度 AMOLED/LTPS 用掩膜版，已规划 6 代超高精度 AMOLED/LTPS 用掩

膜版和高规格半透膜掩膜版（HTM）开发计划。公司与国内主要平板显示面板厂

商均有合作，服务的典型客户包括京东方、惠科、天马、华星光电、群创光电、瀚

宇彩晶、信利、龙腾光电、维信诺、和辉光电等。 

公司主要产品平板显示用掩膜版产品精度达到国内领先，具体情况如下： 

产

品 

应用

领域 

下游尺

寸 

技术

水平 
国际掩膜版厂商 国内掩膜版厂商 

公司技术水

平 

公司在同

行业地位 

平

板

显

示

掩

膜

版 

TFT-

LCD 

8.5 代

8.6 代 

最高

水平 

CD 精度：80nm

位置精度：250nm  

CD 精度：80nm

位置精度：300nm 

CD 精度：

80nm 

位置精度：

300nm 

国际主流 

国内领先 主流

水平 

CD 精度：100nm

位置精度：300nm 

CD 精度：100nm

位置精度：300nm 

AMO

LED 

6 代

5.5 代 

最高

水平 

CD 精度：50nm

位置精度：150nm 

CD 精度：80nm

位置精度：300nm 

CD 精度：

80nm 

位置精度：

300nm 

国际主流 

国内领先 主流

水平 

CD 精度：100nm

位置精度：300nm  

CD 精度：100nm

位置精度：300nm  

数据来源：同行业公司官网、定期报告、公开发行信息披露文件 

截至目前，公司掌握的相关技术能满足下游客户的需求，公司已在 2021 年年

度报告中披露技术替代的风险： 
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“目前全球范围内平板显示、半导体、触控等行业基本都采用掩膜版作为基

准图案进行曝光复制量产，无掩膜光刻技术精度低，主要用于电路板行业。掩膜

版光刻制作技术通常分为激光直写法和电子束直写法。激光直写法使用波长为

193nm、248nm、365nm、413nm 等的连续或脉冲激光光源，整形精缩成为

200~500nm 的激光点在掩膜光刻胶上画出电路图案后，通过显影蚀刻获得电路图

案；电子束直写法使用小至纳米级的电子束斑为笔，在掩膜光刻胶上画出电路图

案，掩膜版上的电子束胶在曝光显影后，通过湿法或干法蚀刻获得电路图形。公

司目前主要采用激光直写法生产掩膜版，随着科学研究的进步，不排除掩膜版行

业会出现新的无掩膜光刻技术对原有的工艺技术形成替代，从而产生技术替代风

险。” 

二、保荐机构核查情况 

（一）核查程序 

保荐人履行了如下核查程序： 

1、查阅行业研究报告、行业统计数据，了解国内面板厂未来投产情况； 

2、访谈管理层，了解公司目前掌握的相关技术与下游市场的匹配性； 

3、查阅同行业公司的公开资料，了解同行业公司的技术水平。 

（二）核查意见 

经核查，保荐人认为： 

公司掌握的相关技术能匹配下游客户的需求，技术类型落后、技术迭代的风

险较小。 

特此公告。 

深圳清溢光电股份有限公司 

董事会 

2022 年 6 月 16 日 


